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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziatu: Wydziat Odlewnictwa

Nazwa kierunku: Komputerowe Wspomaganie Proceséw Inzynierskich
Poziom: Studia magisterskie inzynierskie Il stopnia
Profil: Ogdlnoakademicki

Forma: Stacjonarne

Klasyfikacja ISCED: 0719

Licz_ba punktc’)w ECTS konieczna do ukohczenia studiéw na danym 90

poziomie:

Tytut zawodowy nadawany absolwentom: magister inzynier

Termin rozpoczecia cyklu: 2023/2024, semestr letni

Czas trwania studiéw (liczba semestréw): 3

Dziedzina/-y nauki, do ktérej/-ych przyporzadkowany jest kierunek studiow:
Dziedzina nauk inzynieryjno-technicznych
Dyscyplina/-y naukowa/-e, do ktdrej/-ych przyporzadkowany jest kierunek studiow:

Dyscyplina Udziat procentowy ECTS

Inzynieria materiatowa 100% 90

Wskazanie zwiazku kierunku studidow ze strategia rozwoju AGH oraz misja AGH

Kierunek Komputerowe Wspomaganie Proceséw Inzynierskich jest wyrazem realizacji misji AGH stuzenia gospodarce
krajowej. Wydziat Odlewnictwa bedacy jedynym w kraju i w Europie, od poczatku swego istnienia w AGH (1951) ksztatcit na
kierunku Metalurgia kadre inzynieréw, magistréw inzynieréw i doktoréw w obszarze stosowania technik komputerowych do
wspomagania proceséw odlewniczych i metalurgicznych.

Realizacja proceséw technologicznych w coraz wiekszym stopniu obejmuje przetwarzanie opisujacych je informacji. Coraz
czesciej powoduje to catkowite przeniesienie procesu przygotowania produkcji do sfery wirtualnej. Wymaga to réwniez
odpowiedniego umiejscowienia narzedzi wspomagajgcych prace inzynierskie w systemach zarzadzajacych
przedsiebiorstwem. W procesie tym konieczna jest petna wiedza na temat analizowanych proceséw. Biorac pod uwage te
obserwacje, wsparte doswiadczeniami ze wspétpracy z przemystem europejskim w zakresie ksztatcenia inzynieréw i z
realizowanych prac wdrozeniowych. Kierunek ten moze by¢ realizowany przez jednostki uczelniane, obecnie ksztatcace na
kierunkach mechanika i budowa maszyn, metalurgia, zarzadzanie i inzynieria produkcji.

Informacja na temat uwzglednienia w programie studiéw potrzeb spoteczno-gospodarczych oraz zgodnosci
zaktadanych efektéw uczenia sie z tymi potrzebami

Program ksztatcenia realizowany na kierunku Komputerowe Wspomaganie Proceséw Inzynierskich (KWPI) jest przewidziany
do szkolenia przysztej kadry inzynieréw z zakresu metalurgii i odlewnictwa ze szczegélnym uwzglednieniem umiejetnosci
postugiwania sie narzedziami informatycznymi. Istniejgca przy Wydziale Odlewnictwa Spoteczna Rada Programowa ztozona z
przedstawicieli wiodacych krajowych zaktadéw przemystowych branzy metalurgicznej i odlewniczej petni funkcje doradcza w
zakresie modyfikacji programéw studiéw, wspiera Wydziat m.in. poprzez organizowanie praktyk i stazy studenckich.
Wspotpraca z przemystem pozwala na podniesienie kwalifikacji studentéw w zakresie planowania produkcji, technologii i
wdrazania nowoczesnych rozwigzan w oparciu o zastosowanie technik komputerowych i symulacji proceséw.
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Sciezki ksztatcenia - zakres w jezyku polskim oraz w jezyku angielskim

Sciezki dyplomowania - zakres w jezyku polskim oraz w jezyku angielskim

Nazwy specjalnosci w jezyku polskim oraz w jezyku angielskim

Nazwa [pl] Nazwa [en]
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Ogoalne informacje o programie studiow
Kierunek: Komputerowe Wspomaganie Proceséw Inzynierskich

Ogodlne informacje zwigzane z programem studiow (ogdlne cele ksztatcenia oraz mozliwosci zatrudnienia,
typowe miejsca pracy i mozliwosci kontynuacji ksztatcenia przez absolwentéw)

Program studiéw realizowany na kierunku Komputerowe Wspomaganie Proceséw Inzynierskich jest dostosowany do
standarddéw dla kierunkéw technologiczno - informatycznych. Zakres przedmiotéw prowadzonych w trakcie studiéw
obejmuje wiedze podstawowg z zakresu matematyki, fizyki, chemii, proceséw technologicznych: w obszarze metalurgii i
odlewnictwa oraz nowoczesnych systemdw zarzadzania produkcjg i szeroko pojetej informatyki. Dzieki takiemu rozwiazaniu
absolwent kierunku jest konkurencyjny na rynku pracy posiada bowiem umiejetnosci i wiedze, poszerzong w stosunku do
typowego absolwenta kierunku informatyka o zasady termodynamiki, prawa mechaniki ptynédw oraz komputerowe
modelowanie proceséw termokinetycznych, metod numerycznych i obliczefh stosowanych w symulacjach komputerowych
proceséw odlewniczych, elektrotechniki, mechaniki i wytrzymatosci materiatéw inzynierskich oraz ich zastosowania w
projektowaniu i budowie maszyn, krystalizacji metali i ich stopédw oraz nowoczesnych technik i metod badawczych
wykorzystywanych w metaloznawstwie, komputerowego projektowania brytowego (CAD) oraz komputerowej grafik
uzytkowej. Wiedza, ktérg dysponuje pozwala w kreatywny sposéb rozwigzywad problemy zwigzane z technologig i
zarzadzaniem. Z tego wzgledu absolwenci kierunku Komputerowe Wspomaganie Proceséw Inzynierskich lepiej komponuja
sie w strukturze zespotdw, realizujgcych zadania z zakresu technologii materiatowych lub inzynierii produkgji. Stwarza to im
dodatkowe szanse interesujgcego zatrudnienia w europejskiej przestrzeni przemystowe;.

Informacja na temat uwzglednienia w programie studiow wnioskéw z analizy wynikéw monitoringu karier
zawodowych studentéw i absolwentéw

Wtadze Wydziatu Odlewnictwa, co roku, na podstawie informacji dostarczonych przez Centrum Karier AGH uzyskato
informacje, ze odsetek zatrudnionych absolwentéw po pierwszym roku kierunku Komputerowe Wspomaganie Proceséw
Inzynierskich wynosi (71,4%). Wyniki uzyskane przez Centrum Karier s3 omawiane na corocznym spotkaniu ze Spoteczna
Rada Programowa, dziatajacg przy Wydziale. Wspdlnie z przedstawicielami przemystu oraz studentéw sa podejmowane
dziatania majace na celu wyeliminowanie zagrozeh wynikajacych z analizy raportu Centrum Karier. Wydziat bardzo ceni
sobie pomoc przemystu

oraz studentéw w tym zakresie.

Wtadze Wydziatu biorg tez pod rozwage informacje, ze absolwenci kierunku Komputerowe Wspomaganie Proceséw
Inzynierskich (KWPI) duzo szybciej niz absolwenci kierunku Inzynieria Proceséw Odlewniczych (IPO) znajdujg prace. Liczna
grupa studentéw kierunku KWPI zadeklarowato, ze pracujg juz podczas studiéw (okoto 60 %). Wpisuje sie to w tendencje
obserwowana na catej uczelni, gdzie coraz czesciej studenci podejmujg prace juz podczas studidw.

Informacja na temat uwzglednienia w programie studiow wymagan i zalecen komisji akredytacyjnych, w
szczegolnosci Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Srodowiskowych komisji akredytacyjnych

Kierunek Komputerowe Wspomaganie Proceséw Inzynierskich nie byt do tej pory akredytowany
Informacja na temat uwzglednienia w programie studiéw przyktadéw dobrych praktyk

W procesie monitorowania role odgrywa powotany na Wydziale Odlewnictwa Zespét ds. Jakosci Ksztatcenia, ktéry wspélnie z
Wydziatowym Zespotem ds. Audytu Dydaktycznego organizuje comiesieczne spotkania z udziatem przedstawicieli
Wydziatowej Rady Samorzadu Studenckiego.

Celem spotkan jest oméwienie aktualnych probleméw zwigzanych z procesem ksztatcenia na Wydziale. Przyktadem takiej
wspotpracy sa zmiany dokonane w zakresie egzaminu dyplomowego inzynierskiego oraz zmian wprowadzonych w
programach ksztatcenia dwéch kierunkéw. Istotne zmiany dotyczyty wymiaru, form zaje¢, prowadzgcych odpowiedzialnych
za przedmiot oraz tresci ksztatcenia.

Informacja na temat wspétdziatania w zakresie przygotowania programu studiow z interesariuszami
zewnetrznymi, w szczegodlnosci stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, spotecznymi

Dla lepszego “dopasowania” efektéw ksztatcenia do potrzeb rynku, w sktad Wydziatowego Zespotu d/s Krajowych Ram
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Ksztatcenia zostat powotany przedstawiciel przedsiebiorcéw odlewniczych. Wydziat wspétpracuje w zakresie ksztatcenia
(realizacja praktyk przemystowych i prac inzynierskich) z wieloma krajowymi i kilkoma zagranicznymi firmami (odlewniami).
Do wazniejszych sposréd nich nalezy zaliczy¢ Instytut Odlewnictwa w Krakowie i Instytut Metali Niezelaznych w Skawinie.
Wzmacnia to proces dydaktyczny, absolwenci sg lepiej przygotowani do zawodu.

Studenci odbywajg 4-tygodniowg praktyke w zaktadach przemystowych zwigzanych z branza odlewniczg. Podczas praktyk
zapoznaja sie z praktycznymi aspektami wytwarzania komponentéw odlewanych, maszynami stosowanymi do tych proceséw
oraz komputerowym wspomaganiem proceséw produkcyjnych. Wydziat posiada szereg uméw zwigzanych z realizacjg
praktyk w kraju i zagranica, sa to miedzy innymi: Aptiv, Delphi Automotive, Valeo, Nemak, GE Power, Shiloh Industries,
Volkswagen, Toyota Manufacturing i inne.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Praktyki zawodowe sg realizowane na | stopniu studiéw.
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Warunki rekrutacji na studia
Kierunek: Komputerowe Wspomaganie Proceséw Inzynierskich
Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegajacego sie o przyjecie na studia

Osoba ubiegajaca sie o przyjecie na studia drugiego stopnia na kierunku Komputerowe Wspomaganie Proceséw
Odlewniczych, powinna posiada¢ wiedze, umiejetnosci i kompetencje opisane w kierunkowych efektach ksztatcenia dla
pierwszego stopnia. Dotyczy to zakresu opisanego w modutach ksztatcenia, w szczegélnosci z obszaru matematyki, fizyki,
chemii oraz zna¢ podstawy metalurgii, odlewnictwa, metaloznawstwa (podstawowe).

Warunki rekrutacji, z uwzglednieniem laureatéw oraz finalistéw olimpiad stopnia centralnego, a takze
laureatow konkurséw miedzynarodowych oraz ogdlnopolskich

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwata nr 179/2020 Senatu AGH z dnia 26.06.2020 r. - w sprawie warunkdw, trybu
oraz terminu rozpoczecia i zakonczenia rekrutacji na pierwszy rok studiéw pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynajacych
cykl ksztatcenia w roku akademickim 2021/2022.

Przewidywany limit przyjec¢ na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby oséb przyjetych, warunkujacej
uruchomienie edycji studiéw

Minimalna liczba studentéw: 12
Maksymalna liczba studentéw: 50
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Efekty uczenia sie

Kierunek : Komputerowe Wspomaganie Procesdw Inzynierskich

Wiedza

Symbol KEU

KWP2A_W01

KWP2A_WO02

KWP2A W03

KWP2A_W04

KWP2A_WO05

KWP2A_WO06

KWP2A_WO07

KWP2A_WO08

WT2A_W26

Umiejetnosci

Symbol KEU

KWP2A_UO01

KWP2A_U02

KWP2A U03

Efekty kierunkowe

Kierunkowe efekty uczenia sie

Posiada poszerzona wiedze z zakresu matematyki, fizyki i chemii, metod
numerycznych i statystyki matematycznej w zakresie wtasciwym dla studiowanego
kierunku studiéw przydatna do formutowania i rozwigzywania typowych problemdw.

Posiada poszerong wiedze ogding o stopach odlewniczych, w zakresie ksztattowania
ich struktury, mozliwosci obrébki plastycznej, ohrony przed korozjg, metod ich
otrzymania i kontroli pod wzgledem jakosci

Posiada poszerzong wiedze w zakresie tworzenia cyfowego zapisu elementéw
konstrukcyjnych, ich modelowania, symulowania proceséw fizycznych,
programowania i przetwarzania danych za pomocg komputeréw i systeméw
informatycznych w obszarze proceséw odlewniczych

Posiada poszerzong wiedze z zakresu technologii przygotowania form odlewniczych
(piaskowych, kokilowych, cisnieniowych) dla odlewdéw ze stopdw metali (zeliwnych,
staliwnych i metali niezelanych) oraz tworzyw sztucznych

Posiada poszerzong wiedze w zakresie konstrukcji maszyn i urzadzen, ich czesci i
zespotéw, a takze wiedze w zakresie eksploatacji maszyn w procesach
metalurgicznych i odlewniczych

Posiada poszerzong wiedze ekonomiczng w zakresie prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej. Zna zasady ochrony wiasnosci intelektualnej i przemystowej oraz
prawa autorskiego

Posiada poszerzong wiedze z zakresu egzystowania cztowieka na ziemi. Potrafi
objasni¢ podstawowe pojecia z dziedziny: filozofii, sacrum, kultury i sztuki.

Posiada poszerzong wiedze w zakresie BHP, ergonomii stanowiska pracy oraz potrafi
uwzglenia¢ aspekty ekologiczne w procesie wytwérczym

Kierunkowe efekty uczenia sie

Potrafi wykorzysta¢ poznane metody i modele matematyczne, fizyczne i chemiczne do
opisu zjawisk zachodzacych w procesie produkcyjnym oraz pogtebia¢ zdobyte
umiejetnosci, a takze dokonywad krytycznej oceny funkcjonowania istniejacych
rozwigzan

Posiada ugruntowane umiejetnos¢ postugiwania sie oprogramowaniem komputerowym
w celu weryfikacji poprawnosci proceséw ksztattowania wyrobéw metalowych oraz
poprawnie interpretowac¢ wyniki obliczeh komputerowych.

Potrafi wlasciwie dobra¢ maszyny i urzadzenia niezbedne do realizacji wybranych
proceséw odlewniczych i metalurgicznych oraz potrafi zaprojektowac ciag
technologiczny z zastsowaniem zasady automatyki i robotyki do produkcji odlewéw

Symbol CEU

P7S_WG_A,
P7S_WG_A Inz

P7S_WG_A,
P7S_WG_A_Inz

P7S_WG_A,
P7S_WK_A,
P7S_WG_A Inz

P7S_WG_A,
P7S_WK_A,
P7S_WG_A Inz

P7S_WG_A,
P7S_WG_A_Inz

P7S_WG_A,
P7S_WK A,
P7S_WK_A_Inz

P7S_WG_A

P7S_WG_A,
P7S_WK A,
P7S_WK_A Inz

Symbol CEU

P7S_UK A,
P7S_UO_A,
P7S_UW_A Inz_0
1, P7S_UW A,
P7S_UW_AInz_0
2

P7S_UK A,
P7S_UW A _Inz_0
1, P7S_UW A,
P7S_UW A Inz 0
2

P7S_UW A,

P7S_UW A Inz 0
2
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Symbol KEU

KWP2A _U04

KWP2A U05

KWP2A_U06

KWP2A _U07

KWP2A _U08

Kierunkowe efekty uczenia sie

Potrafi praktycznie wykorzystaé wiedze o wtasciwosciach fizycznych, mechanicznych
oraz technologicznych materiatéw i tworzyw inzynierskich stsowanych we
wspbtczesnej technice

Posiada umiejetnos¢ doboru stopéw do okreslonych zastosowan w metalurgii i
odlewnictwie i jest przygotowany do doradztwa techniczno-ekonomicznego w tym
zakresie

Potrafi zaprojektowa¢ biznes plan wymagany przy rozpoczeciu i kontynuacji
dziatalnos$ci gospodarczej, w powigzaniu z analizg inzynierskg wdrazanego projektu w
oparciu o ugruntowana znajomos¢ poje¢ ekonomicznych.

Potrafi zindentyfikowa¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia w miejscu pracy. Potrafi
opracowac zasady stosowania odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej i
zbiorowej podczas wykonywania poszczegdlnych zadan na stanowisku pracy

Potrafi samodzielnie opracowywac dane empiryczne. Ma umiejetnos¢ wyciggania i
formutowania wtasnych wnioskéw na temat charakteru zjawiska lub procesu w jzyku
polskim i obcym (angielskim) na poziomie B2. Jest zdolny do samodzielnego uczenia
sie, szczeg6lnie w obszarze wiedzy inzynierskiej.

Kompetencje spoteczne

Symbol KEU

KWP2A_KO01

KWP2A_K02

KWP2A_K03

KWP2A_K04

Efekty kierunkowe

Kierunkowe efekty uczenia sie

Rozumie potrzebe i zna systemowe mozliwosci ciggtego doksztatcania sie,
podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz spotecznych

Ma poczucie odpowiedzialnosci za wyniki i skutki swojej aktywnosci zawodowej,
réwniez w kontekscie jej wptywu na Srodowisko i przestrzegania zasad higieny pracy

Rozumie potrzebe statej obserwacji ekonomiczno-prawnego otoczenia indywidualnej
przedsiebiorczosci i Swiadczenia ustug zwigzanych z dziatalnosci a w obszarze
metalurgii i odlewnictwa, Jest przygotowany do dziatan kreatywnych,
przedsiebiorczych i zespotowych.

Prawidtowo identyfikuje problemy inzynierskie oraz potrafi okresla¢ priorytety dziatan
zawodowych, realizowanych zaréwno indywidualnie jak i zespotowo.

Symbol CEU

P7S_UK A,
P7S_UO A,
P7S_UW_A Inz_0
1, P7S_UW A,
P7S_UW_AInz_0
2

P7S_UK_A,

P75 _UO_A,
P7S_UW A Inz_0
1, P7S_UW A,
P7S_UW_AInz_0
2

P7S_UK A,
P7S_UU_A,
P7S_UW_A Inz_0
1, P7S_UW A,
P7S_UW_A Inz_0
2

P7S_UK A,
P7S_UU_A,
P7S_UW A Inz. 0
1, P7S_UW A,
P7S_UW A Inz. 0
2

P7S_UK_A,
P7S_UW_A Inz_0
2

Symbol CEU

P7S_KR A,
P7S_KK_A

P7S_KR_A,
P7S_KO_A

P7S_KR A,
P7S_KK_A

P7S_KK A,
P7S_KO A
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Tabela zgodnosci kompetencji inzynierskich (Inz) z kierunkowymi
efektami uczenia sie (KEU)

Kierunek : Komputerowe Wspomaganie Procesédw Inzynierskich
Wiedza

Symbol CEU Efekty uczenia sie dla kwalifikacji obejmujacych kompetencje inzynierskie Odniesienia do

KEU
KWP2A W01,
Absolwent zna i rozumie podstawowe procesy zachodzace w cyklu zycia urzadzen KWP2A_W02,
P7S_WG_A_Inz obiektéw i systeméw tecr?niczn ch P ’ ) ’ ’ ; ' KWP2A_WO3,
y y KWP2A W04,
KWP2A_ W05
P7S WK A Inz Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady tworzenia i rozwoju réznych form KWP2A W06,
- indywidualnej przedsiebiorczosci KWP2A W08
Umiejetnosci

Symbol CEU Efekty uczenia sie dla kwalifikacji obejmujacych kompetencje inzynierskie Odniesienia do

KEU
Absolwent potrafi planowac i przeprowadza¢ eksperymenty, w tym pomiary i symulacje
komputerowe, interpretowac uzyskane wyniki i wycigga¢ wnioski; przy identyfikacji i KWP2A UO01,
formutowaniu specyfikacji zadan inzynierskich oraz ich rozwigzywaniu: - wykorzystywa¢ KWP2A U02,
P7S_UW _A Inz_ metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, - dostrzegac ich aspekty KWP2A _U04,
01 systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty etyczne, - dokonywa¢ wstepnej oceny KWP2A_UO5,
ekonomicznej proponowanych rozwigzan i podejmowanych dziatan inzynierskich; KWP2A_U06,
dokonywac krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejgcych rozwigzan KWP2A U07
technicznych i oceniad te rozwigzania
KWP2A U01,
KWP2A_U02,
Absolwent potrafi projektowac - zgodnie z zadang specyfikacjg - oraz wykonywacd KWP2A_U03,
P7S UW A Inz . g . . . . KWP2A U04,
02~~~ - typowe dIa‘ klergnku studl'ow proste urzadzenia, obiekty, .systemy Iu_p reallzqwalc KWP2A U05
procesy, uzywajac odpowiednio dobranych metod, technik, narzedzi i materiatéw KWP2A:U06,
KWP2A_U07,
KWP2A_U08
Tabela zgodnosci kompetencji inzynierskich (Inz) z 10/28

kierunkowymi efektami uczenia sie (KEU)



Matryca pokrycia efektéow kierunkowych

Kierunek: Komputerowe Wspomaganie Proceséw Inzynierskich

2023/2024/S/11i/0/KWP/all

Przedmiot

Ochrona $rodowiska

Metalurgia i
odlewnictwo stopow
zelaza z weglem

Odlewnictwo stopéw
metali niezelaznych

Metalurgia prézniowa

Chemia stosowana w
metalurgii i
odlewnictwie

Wybrane zagadnienia z
inzynierii powierzchni

Nowoczesne techniki
badawcze stosowane w
inzynierii materiatowej

Matematyka dla
inzynieréw

Teoria proceséw
metalurgicznych w
odlewnictwie

Kod

OKWPS.11i15.5b2071ae70e875d1fe31e738d9362110.23

OKWPS.11i1K.6ff3d00fdefb2084ee9dde326ed72f48.23

OKWPS.11i1K.ddad01f7c7dcf462f5386be0270e18e5.23

OKWPS.11i15.c81231294e864fb641d52a548bae33b1.23

OKWPS.11i15.2d7d8d77a620b1ef575c4211ce0e9b3b.23

OKWPS.11i1S5.f177629a3ab87c13eclcd82c6fb6d627.23

OKWPS.11i1K.771b70a07cbabcdda8bf138d18053c04.23

OKWPS.11i1P.44590db0a9ae663410c39901465a2545.23

OKWPS.I1i1K.c5b562786dcaf4856a20672ec1d039b0.23

Matryca pokrycia efektéw kierunkowych

Semestr
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>

KWP2A_WO05

KWP2A_WO06

KWP2A_WO07

KWP2A_WO08

x
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x
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Przedmiot

Teoria cieplna
proceséw odlewniczych

Techniki generatywne
w odlewnictwie

Metody numeryczne w
modelowaniu proceséw
odlewniczych

Zastosowanie
wybranych programéw
do symulacji proceséw
odlewniczych

Sieci komputerowe i
klastry

Odlewnictwo zeliwa
wysokojakosciowego

Technologia odlewania
precyzyjnego

Modelowanie proceséw
rafinacji stopdw metali

Odlewnictwo tworzyw
sztucznych

Projektowanie i
zastosowanie
materiatéw
Zaawansowanej
techniki

Szkta metaliczne

Kod

OKWHPS.IIi1K.568e43ce26e8e09dc8a0d0b2cc5b29ca.23

OKWPS.I1i1K.a912cb4e5fb0d1e2bd2b9e92597d9331.23

OKWPS.11i1K.99072ef8d34f94645fc88a7ff0443baf.23

OKWPS.11i15.602ea170ac561.23

OKWPS.11i2S.4eele8aa05e4254f2b1a8989190fd028.23

OKWPS.11i25.602f6458104c1.23

OKWPS.11i25.89e6€96354707ac08ce6b45190f715bf.23

OKWPS.11i2K.8086eb81022c08d4972cd1c43a14890f.23

OKWPS.11i2K.94e7275505159871c25488d02¢c8ad218.23

OKWPS.11i25.9a44c68a8659e1df885153152c3bd04c.23

OKWPS.I1i2S.c7aa5b155ae4e424dad44bf568aa6d571.23

Matryca pokrycia efektéw kierunkowych

Semestr

=

KWP2A_WO01

x

KWP2A_W02

KWP2A_WO03

KWP2A_WO04

KWP2A_WO05

KWP2A_WO06

KWP2A W07

KWP2A W08

WT2A_W26

KWP2A_UO1

x

KWP2A_U02

KWP2A_UO3

KWP2A_U04

KWP2A_U05

KWP2A_UO06

KWP2A_UO07

KWP2A_U08

KWP2A K01

KWP2A_K02

KWP2A_K03
KWP2A_K04

12/28



Przedmiot

Projektowanie
technologii
odlewniczych

Ksztattowanie jakosci
warstwy wierzchniej
odlewéw

Tendencje rozwojowe
odlewnictwa

Technologia
Odlewnictwa
Artystycznego

Komputerowe
wspomaganie
wykonania
oprzyrzadowania

Nowoczesne odlewy
cisnieniowe dla
przemystu

Technologia
otrzymywania
antykorozyjnych
powtok
zanurzeniowych na
powierzchni wyrobdéw
ze stopéw Fe-C

Analiza wad odlewow

Kompozyty na osnowie
metalowej

Kod

OKWPS.11i2S5.bd7f62db950cb2fc103e0c0084736b3f.23

OKWPS.11i25.8ca73bc435f8bc88d6cd13d23bf20db6.23

OKWPS.11i2K.db95498dcb6c38d4a435b9d70fcb1033.23

OKWPS.11i25.2f0453324c70a83adb0cc952dbe7d634.23

OKWPS.11i2S.3fe6e246ccddb077ada32d68dd5885aa.23

OKWPS.11i2S5.50f6fccblee5e9627c0f6c83879d60b9.23

OKWPS.11i2S.0ba669eccae29b4891cf3ad2f78454db.23

OKWHPS.I1i2S5.1ae709c2fbafb71a87e88244abb7cfed.23

OKWPS.I1i2K.96100a1f806e8eeb8c17c14dda8f2df4.23

Matryca pokrycia efektéw kierunkowych

Semestr

KWP2A_WO01

KWP2A_W02

KWP2A_WO03

KWP2A_WO04

>

KWP2A_WO05

KWP2A_WO06

KWP2A W07

KWP2A W08

WT2A_W26

KWP2A_UO1

KWP2A_U02

KWP2A_UO3

KWP2A_U04

KWP2A_U05

KWP2A_UO06

KWP2A_UO07

KWP2A_U08

>

KWP2A K01

KWP2A_K02

KWP2A_K03
KWP2A_K04

13/28



Przedmiot Kod

Podstawy teoretyczne
mikro modelowania
krystalizacji metali i
stopdéw

OKWPS.11i25.069885d01f9c669098d86f63e5cbe456.23

Projektowanie
informatycznych
systeméw
zarzadzajacych
produkcja

OKWPS.11i25.317832dcc7b275b67fa5f5776ca7d4ae.23

Teoria sprezystosci i

plastycznosci OKWPS.11i2K.6e0ac56bfa37d10a2656e884b378d805.23

Programowanie
bazodanowe i
komponentowe

OKWPS.11i2S.ce89d7ec8cb158fc5505b9d55838d82¢.23

Zastosowanie
wybranych programéw
do optymalizacji
konstrukcji odlewéw
pod wzgledem
wytrzymatosciowym

OKWHPS.I1i2S.e40be7f51ecc0f40f0fce99ca897bec5.23

Jezyk angielski B2+ -
obowigzkowy kurs
jezyka
specjalistycznego na
studiach Il stopnia dla
studentéw Wydziatu
Odlewnictwa

OKWPS.11i2)0.e8e689495021a7a180c4f3d2cdd15b7d.23

Wybrane zagadnienia z
korozji tworzyw
odlewniczych

OKWPS.11i45.5339bfe64656d5af6d8526a9b55b16a6.23

Matryca pokrycia efektéw kierunkowych

Semestr

KWP2A_WO01

KWP2A_W02

KWP2A_WO03

KWP2A_WO04

KWP2A_WO05

KWP2A_WO06

KWP2A W07

KWP2A W08

WT2A_W26

KWP2A_UO1

KWP2A_U02

x

KWP2A_UO3

KWP2A_U04

KWP2A_U05

KWP2A_UO06

KWP2A_UO07

KWP2A_U08

KWP2A K01

KWP2A_K02

KWP2A_K03

KWP2A_K04
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Przedmiot

Procesy
uszlachetniania stopéw

Metrologia
odlewniczych proceséw
technologicznych

Molecular spectroscopy
for metallurgy. Basis
and application

Najlepsze Dostepne
Techniki (BAT) w
przemysle
odlewniczym

Computer modeling of
the casting
solidification
Numerical simulations
and experimental
methods of mechanical
specification of solid
bodies

Praca dyplomowa

Seminarium
dyplomowe

Suma (obowigzkowy):
Suma (fakultatywny):

Suma:

Kod

OKWPS.11i4K.d7e8f37072d9a7063804d8141b6d5895.23

OKWPS.11i45.a589001923bfcd21al4ac75b582291¢8.23

OKWPS.11i4P)0.85e391079e3de4e34917f22fa61723cf.23

OKWPS.Ili4S.6e2ac7dc345ce25ad1889e363eeleeb6.23

OKWPS.11i4PJO.ebc7c45a099458fd5ale31f7becb9cld.23

OKWPS.11i4S.a743bcd5e26b4fc46f88b1d91d44cd22.23

OKWPS.11i4S.abbec134d831cc49823df68b7724af37.23

OKWPS.11i4K.c5b4bbc4a314bd62abdf3f34cfclacd9.23

Matryca pokrycia efektéw kierunkowych

Semestr
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Matryca charakterystyk efektow uczenia sie w odniesieniu do modutow zajec
Kierunek: Komputerowe Wspomaganie Proceséw Inzynierskich

2023/2024/S/11i/0/KWP/all

[ o
N N o o
c - | 1
e = < =« « & < g € @ « <
i UI <| i <| i o' = ;I = :I e N o)
Przedmiot Kod 22 9 3 ¥ > 35 %5 I 5 ¥ ¥ £
g2 %@ 3wz e e
wEw B waea 2R 2 aaeaa
o o 0 0
o o
Ochrona $rodowiska OKWPS.11i15.5b2071ae70e875d1fe31e738d9362110.23 1 x x X X X X X X X X X X X
Metalurgia i odlewnictwo stopdéw zelaza z weglem OKWPS.IIi1K.6ff3d00fdefb2084ee9dde326ed72f48.23 1 x x X X X X X X X X
Odlewnictwo stopéw metali niezelaznych OKWPS.1Ii1K.ddad01f7c7dcf462f5386be0270e18e5.23 1 x x X X X X X X
Metalurgia prézniowa OKWPS.11i15.c81231294e864fb641d52a548bae33b1.23 1 x x X X X X X X X X X X X
Chemia stosowana w metalurgii i odlewnictwie OKWPS.11i15.2d7d8d77a620b1ef575c4211ce0e9b3b.23 1 x X X X X X X X X X
Wybrane zagadnienia z inzynierii powierzchni OKWPS.11i1S.f177629a3ab87c13ec1cd82¢6fh6d627.23 1 x x X X X X X X X
Nowoczesne techniki badawcze stosowane w inzynieril OKWPS.I1i1K.771b70a07cbabcddasbf138d18053c04.23 1 x  x X X X X X X X
materiatowej
Matematyka dla inzynieréw OKWPS.11i1P.44590db0a%9ae663410c39901465a2545.23 1 x x X X X X X X
Teoria proceséw metalurgicznych w odlewnictwie OKWPS.IIi1K.c5b562786dcaf4856a20672ec1d039b0.23 1 x X X X X X X X X
Teoria cieplna proceséw odlewniczych OKWPS.IIi1K.568e43ce26e8e09dc8a0d0b2cc5b29ca.23 1 x X X X X X X
Techniki generatywne w odlewnictwie OKWPS.1Ii1K.a912cbh4e5fb0d1e2bd2b9e92597d9331.23 1 x x X X X X X X
Metody numeryczne w modelowaniu procesow OKWPS.I1i1K.99072ef8d34f94645fc88a7ff0443baf.23 1 x x x X X X X X
odlewniczych
Zastosowanie wybranych programow do symulacjl OKWPS.I1i15.602ea170ac561.23 1 x x x X X X X X X X

proceséw odlewniczych

Matryca charakterystyk efektéw uczenia sie w odniesieniu do modutéw zajec 16 /28



Przedmiot

Sieci komputerowe i klastry

Odlewnictwo zeliwa wysokojakoSciowego
Technologia odlewania precyzyjnego
Modelowanie proceséw rafinacji stopéw metali
Odlewnictwo tworzyw sztucznych

Projektowanie i zastosowanie materiatéw zaawansowanej
techniki

Szkta metaliczne

Projektowanie technologii odlewniczych

Ksztattowanie jakosci warstwy wierzchniej odlewéw
Tendencje rozwojowe odlewnictwa

Technologia Odlewnictwa Artystycznego

Komputerowe wspomaganie wykonania oprzyrzadowania
Nowoczesne odlewy ci$nieniowe dla przemystu

Technologia otrzymywania antykorozyjnych powtok
zanurzeniowych na powierzchni wyrobdéw ze stopéw Fe-C

Analiza wad odlewdw

Kompozyty na osnowie metalowe;j

Kod

OKWPS.11i2S.4eele8aa05e4254f2b1a8989190fd028.23
OKWPS.11i25.602f6458104c1.23

OKWPS.11i25.89e6e96354707ac08ce6b45190f715bf.23
OKWPS.11i2K.8086eb81022c08d4972cd1c43a14890f.23

OKWPS.11i2K.94e7275505159871c25488d02¢c8ad218.23

OKWPS.11i25.9a44c68a8659e1df885153152c3bd04c.23

OKWPS.11i2S.c7aa5b155ae4e424dad44bf568aa6d571.23
OKWPS.1i2S.bd7f62db950cb2fc103e0c0084736b3f.23
OKWPS.11i25.8ca73bc435f8bc88d6cd13d23bf20db6.23
OKWPS.Ii2K.db95498dcb6c38d4a435b9d70fch1033.23
OKWPS.11i25.2f0453324c70a83adb0cc952dbe7d634.23
OKWPS.11i2S.3fe6e246ccddb077ada32d68dd5885aa.23
OKWPS.I1i2S.50f6fccblee5e9627c0f6c83879d60b9.23

OKWPS.11i25.0ba669eccae29b4891cf3ad2f78454db.23

OKWPS.11i25.1ae709c2fbafb71a87e88244abb7cfed.23
OKWPS.I1i2K.96100a1f806e8eeb8c17c14dda8f2df4.23

Matryca charakterystyk efektdw uczenia sie w odniesieniu do modutéw zajec
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Przedmiot

Podstawy teoretyczne mikro modelowania krystalizacji
metali i stopdw

Projektowanie informatycznych systeméw zarzadzajacych
produkcjg

Teoria sprezystosci i plastycznosci
Programowanie bazodanowe i komponentowe

Zastosowanie wybranych programéw do optymalizacji
konstrukgji odlewéw pod wzgledem wytrzymatosciowym

Jezyk angielski B2+ - obowigzkowy kurs jezyka
specjalistycznego na studiach Il stopnia dla studentéw
Wydziatu Odlewnictwa

Wybrane zagadnienia z korozji tworzyw odlewniczych
Procesy uszlachetniania stopédw

Metrologia odlewniczych proceséw technologicznych

Molecular spectroscopy for metallurgy. Basis and
application

Najlepsze Dostepne Techniki (BAT) w przemysle
odlewniczym

Computer modeling of the casting solidification

Numerical simulations and experimental methods of
mechanical specification of solid bodies

Praca dyplomowa

Kod

OKWPS.11i25.069885d01f9c669098d86f63e5cbe456.23

OKWPS.11i25.317832dcc7b275b67fa5f5776ca7d4ae.23

OKWPS.lli2K.6e0ac56bfa37d10a2656e884b378d805.23
OKWPS.11i2S.ce89d7ec8cb158fc5505b9d55838d82c.23

OKWPS.I1i2S.e40be7f51ecc0f40f0fce99ca897bec5.23

OKWPS.11i2)0.e8e689495021a7a180c4f3d2cdd15b7d.23

OKWPS.11i45.5339bfe64656d5af6d8526a9b55b16a6.23
OKWPS.11i4K.d7e8f37072d9a7063804d8141b6d5895.23

OKWPS.11i45.a589001923bfcd21al4ac75b582291¢8.23

OKWPS.11i4PJ0.85e391079e3de4e34917f22fa61723cf.23

OKWPS.Ili4S.6e2ac7dc345ce25ad1889e363ee0eeb6.23
OKWPS.11i4P)O.ebc7c45a099458fd5ale31f7bech9cld.23
OKWPS.11i4S.a743bcd5e26b4fc46f88b1d91d44cd22.23

OKWPS.11i4S.a6bec134d831cc49823df68b7724af37.23

Matryca charakterystyk efektdw uczenia sie w odniesieniu do modutéw zajec

Semestr

N
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Przedmiot Kod

Seminarium dyplomowe OKWPS.1li4K.c5b4bbc4a314bd62abdf3f34cfclacd9.23
Suma (obowigzkowy):
Suma (fakultatywny):

Suma:

Matryca charakterystyk efektdw uczenia sie w odniesieniu do modutéw zajec
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Matryca kierunkowych efektow uczenia sie w odniesieniu do form zajec i sposobu zaliczenia, ktére pozwalaja na ich

uzyskanie

Kierunek: Komputerowe Wspomaganie Proceséw Inzynierskich

2023/2024/S/11i/0/KWP/all

Nazwa modutu zajeé

Ochrona $rodowiska

Metalurgia i odlewnictwo stopdéw zelaza z
weglem

Odlewnictwo stopéw metali niezelaznych

Metalurgia prézniowa

Chemia stosowana w metalurgii i
odlewnictwie

Wybrane zagadnienia z inzynierii powierzchni

Nowoczesne techniki badawcze stosowane w
inzynierii materiatowej

Matematyka dla inzynieréw

Teoria proceséw metalurgicznych w
odlewnictwie

Forma zajec¢ dydaktycznych

Wyktad, Zajecia seminaryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Zajecia seminaryjne

Wyktad, Zajecia seminaryjne

Wyktad, Zajecia seminaryjne

Wyktad, Zajecia seminaryjne

Wyktad, Cwiczenia
audytoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Sposodb weryfikacji i oceny efektow uczenia
sie osiagnietych przez studenta w ramach
poszczegdlnych form zajec i dla catego
modutu zajec

Aktywnos¢ na zajeciach, Prezentacja

Kolokwium, Wykonanie ¢wiczen laboratoryjnych,
Sprawozdanie

Aktywnos¢ na zajeciach, Kolokwium, Wykonanie
¢wiczen laboratoryjnych, Sprawozdanie

Aktywnos$¢ na zajeciach, Udziat w dyskus;ji

Aktywnos¢ na zajeciach, Kolokwium, Referat,
Prezentacja

Kolokwium, Prezentacja, Referat

Wykonanie ¢wiczen, Kolokwium

Aktywnos¢ na zajeciach, Kolokwium, Egzamin,
Prezentacja, OdpowiedzZ ustna

Aktywnos¢ na zajeciach, Kolokwium, Wykonanie
¢wiczen laboratoryjnych, Sprawozdanie

Matryca kierunkowych efektéw uczenia sie w odniesieniu do form zajec i sposobu zaliczenia,

ktére pozwalaja na ich uzyskanie

Odniesienia do KEU

KWP2A_ W08, KWP2A_ W01, KWP2A W04,
KWP2A_U06, KWP2A U07, KWP2A_UOS5,
KWP2A_K02, KWP2A_K03, KWP2A K04

KWP2A_WO04, KWP2A_U05, KWP2A K03

KWP2A W02, KWP2A_W04, KWP2A_U05,
KWP2A _U08, KWP2A _U03, KWP2A _U04

KWP2A W01, KWP2A W02, KWP2A_WO5,
KWP2A_ W04, KWP2A_W08, KWP2A_U03,
KWP2A_U05, KWP2A U07, KWP2A _U08,
KWP2A_K01, KWP2A K02

KWP2A W01, KWP2A_ W02, KWP2A_U04,
KWP2A_U08, KWP2A K01, KWP2A K03,
KWP2A_K04

KWP2A_ W01, KWP2A_ W02, KWP2A_UO1,
KWP2A_U04, KWP2A KO3

KWP2A_W02, KWP2A_U04, KWP2A_U0S,
KWP2A_K03

KWP2A_ W01, KWP2A_WO03, KWP2A_UO1,
KWP2A_U08

KWP2A_W02, KWP2A_U01, KWP2A_U04,
KWP2A_K04
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Nazwa modutu zajec

Teoria cieplna proceséw odlewniczych

Techniki generatywne w odlewnictwie

Metody numeryczne w modelowaniu
proceséw odlewniczych

Zastosowanie wybranych programéw do
symulacji proceséw odlewniczych

Sieci komputerowe i klastry

Odlewnictwo zeliwa wysokojakoSciowego

Technologia odlewania precyzyjnego

Modelowanie proceséw rafinacji stopéw metali

Odlewnictwo tworzyw sztucznych

Projektowanie i zastosowanie materiatéw
zaawansowanej techniki

Szkta metaliczne

Forma zajec¢ dydaktycznych

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Zajecia seminaryjne

Wyktad, Zajecia seminaryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad

Sposob weryfikacji i oceny efektéw uczenia
sie osiagnietych przez studenta w ramach
poszczegdlnych form zajec i dla catego
modutu zajec

Egzamin, Kolokwium, Sprawozdanie

Aktywnos¢ na zajeciach, Kolokwium, Projekt,
Prezentacja, OdpowiedzZ ustna

Aktywnos$¢ na zajeciach, Wykonanie projektu,
Wykonanie ¢wiczen laboratoryjnych, Kolokwium,
Wynik testu zaliczeniowego

Wykonanie ¢wiczen laboratoryjnych, Kolokwium,
Projekt, Egzamin

Aktywnos¢ na zajeciach, Egzamin, Kolokwium

Aktywnos¢ na zajeciach, Kolokwium,
Sprawozdanie

Aktywnos¢ na zajeciach, Udziat w dyskusiji,
Kolokwium, Wypracowania pisane na zajeciach,
Odpowiedz ustna

Kolokwium, Projekt, Sprawozdanie

Kolokwium, Sprawozdanie, Zaliczenie
laboratorium

Aktywnos¢ na zajeciach, Kolokwium

Prezentacja

Matryca kierunkowych efektéw uczenia sie w odniesieniu do form zajec i sposobu zaliczenia,

ktére pozwalaja na ich uzyskanie

Odniesienia do KEU

KWP2A W01, KWP2A_U01

KWP2A W05, KWP2A_ W01, KWP2A W03,
KWP2A_UO5, KWP2A U08, KWP2A_U02

KWP2A W01, KWP2A W03, KWP2A_UO1,
KWP2A_U08, KWP2A_U02

KWP2A_WO01, KWP2A_W04, KWP2A_UO1,
KWP2A_U02, KWP2A U05, KWP2A K04

KWP2A_W03, KWP2A_U02, KWP2A_U08,
KWP2A_K04

KWP2A W01, KWP2A_U05, KWP2A K01

KWP2A W02, KWP2A_W03, KWP2A W04,
KWP2A_U05, KWP2A U02, KWP2A K01,
KWP2A_K04

KWP2A W01, KWP2A_W03, KWP2A_W04,
KWP2A _U01, KWP2A _U05, KWP2A UO08,

KWP2A_U04, KWP2A_KO1, KWP2A K02,
KWP2A_K04

KWP2A W02, KWP2A_U04, KWP2A_U05

KWP2A_W04, KWP2A_W02, KWP2A_UO5,
KWP2A_U04, KWP2A K04

KWP2A_ W02, KWP2A_U04, KWP2A_U08
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Nazwa modutu zajec

Projektowanie technologii odlewniczych

Ksztattowanie jakosci warstwy wierzchniej
odlewdw

Tendencje rozwojowe odlewnictwa
Technologia Odlewnictwa Artystycznego

Komputerowe wspomaganie wykonania
oprzyrzadowania

Nowoczesne odlewy cisnieniowe dla
przemystu

Technologia otrzymywania antykorozyjnych
powtok zanurzeniowych na powierzchni
wyrobéw ze stopéw Fe-C

Analiza wad odlewdéw

Kompozyty na osnowie metalowej

Podstawy teoretyczne mikro modelowania
krystalizacji metali i stopow

Projektowanie informatycznych systeméw
zarzadzajacych produkcjg

Forma zajec¢ dydaktycznych

Wyktad, Cwiczenia projektowe

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Zajecia seminaryjne
Wyktad

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad

Wyktad

Wyktad

Wyktad

Wyktad

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Sposob weryfikacji i oceny efektéw uczenia
sie osiagnietych przez studenta w ramach
poszczegdlnych form zajec i dla catego
modutu zajec

Aktywnos¢ na zajeciach, Udziat w dyskusiji,
Wykonanie projektu, Kolokwium

Aktywnos¢ na zajeciach, OdpowiedZ ustna,
Prezentacja

Aktywnos¢ na zajeciach, Kolokwium
Aktywnos¢ na zajeciach, Zaliczenie laboratorium

Wykonanie ¢wiczen laboratoryjnych, Kolokwium,
Projekt, Udziat w dyskusji

Kolokwium, Prezentacja

Aktywnos¢ na zajeciach, Kolokwium

Aktywnos¢ na zajeciach, Udziat w dyskus;ji,
Kolokwium

Aktywnos¢ na zajeciach, Kolokwium

Aktywnos¢ na zajeciach, Udziat w dyskusiji,
Odpowiedz ustna

Aktywnos¢ na zajeciach, Udziat w dyskusiji,
Egzamin, Zaliczenie laboratorium

Matryca kierunkowych efektéw uczenia sie w odniesieniu do form zajec i sposobu zaliczenia,

ktére pozwalaja na ich uzyskanie

Odniesienia do KEU

KWP2A_ W03, KWP2A_W04, KWP2A_U04,
KWP2A_U08, KWP2A K02, KWP2A K03,
KWP2A_K04

KWP2A W03, KWP2A_W04, KWP2A_UO1,
KWP2A_U04, KWP2A K01, KWP2A K03,
KWP2A_K04

KWP2A_ W03, KWP2A_W02, KWP2A_WO05

KWP2A_ W02, KWP2A_W04, KWP2A_UO5,
KWP2A_K04

KWP2A W03, KWP2A_W02, KWP2A_U02,
KWP2A_U05, KWP2A K02

KWP2A_ W04, KWP2A_ W02, KWP2A_UO1,
KWP2A_U04, KWP2A_K02

KWP2A_ W01, KWP2A_ W04, KWP2A_U04,
KWP2A_K02

KWP2A_ W02, KWP2A_WO04, KWP2A_U04,
KWP2A_U05, KWP2A K01

KWP2A_ W02, KWP2A_W04, KWP2A_UO5,
KWP2A_U08, KWP2A K01

KWP2A W02, KWP2A_WO03, KWP2A_U02,
KWP2A_K04

KWP2A_W03, KWP2A W06, KWP2A_U02,
KWP2A_U05, KWP2A_U06, KWP2A K01,
KWP2A_K02, KWP2A K03
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Nazwa modutu zajec

Teoria sprezystosci i plastycznosci

Programowanie bazodanowe i komponentowe

Zastosowanie wybranych programéw do
optymalizacji konstrukcji odlewéw pod
wzgledem wytrzymatosciowym

Jezyk angielski B2+ - obowigzkowy kurs
jezyka specjalistycznego na studiach Il
stopnia dla studentéw Wydziatu Odlewnictwa

Wybrane zagadnienia z korozji tworzyw
odlewniczych

Procesy uszlachetniania stopéw

Metrologia odlewniczych proceséw
technologicznych

Molecular spectroscopy for metallurgy. Basis
and application

Najlepsze Dostepne Techniki (BAT) w
przemysle odlewniczym

Computer modeling of the casting
solidification

Numerical simulations and experimental
methods of mechanical specification of solid
bodies

Forma zajec¢ dydaktycznych
Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia projektowe

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Lektorat

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia projektowe

Wyktad, Zajecia seminaryjne

Wyktad, Zajecia seminaryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Wyktad, Cwiczenia
laboratoryjne

Sposob weryfikacji i oceny efektéw uczenia
sie osiagnietych przez studenta w ramach
poszczegdlnych form zajec i dla catego
modutu zajec

Aktywnos¢ na zajeciach, Wykonanie ¢wiczen
laboratoryjnych, Kolokwium, Sprawozdanie,
Zaangazowanie w prace zespotu

Aktywnos¢ na zajeciach, Wykonanie projektu

Kolokwium, Sprawozdanie, Zaliczenie
laboratorium

Aktywnos¢ na zajeciach, Udziat w dyskusiji,
Wykonanie ¢wiczen, Kolokwium, Egzamin,
Sprawozdanie, Referat, Wynik testu
zaliczeniowego, Wypracowania pisane na
zajeciach, Prezentacja

Aktywnos¢ na zajeciach, Kolokwium, Wykonanie
¢wiczen laboratoryjnych

Kolokwium, Wykonanie projektu

Aktywnos¢ na zajeciach, Udziat w dyskusiji,
Zaangazowanie w prace zespotu, Wykonanie
projektu, Kolokwium

Udziat w dyskusji, Aktywno$¢ na zajeciach,
Prezentacja

Aktywnos¢ na zajeciach, Kolokwium

Aktywnos¢ na zajeciach, Udziat w dyskusiji,
Wykonanie ¢wiczen laboratoryjnych

Kolokwium, Wykonanie ¢wiczen laboratoryjnych,
Sprawozdanie

Matryca kierunkowych efektéw uczenia sie w odniesieniu do form zajec i sposobu zaliczenia,

ktére pozwalaja na ich uzyskanie

Odniesienia do KEU

KWP2A_ W01, KWP2A_ W02, KWP2A_U02,
KWP2A_K04

KWP2A W03, KWP2A_WO05, KWP2A_U02

KWP2A_W03, KWP2A_U02, KWP2A_U03,
KWP2A_U08

KWP2A_U08

KWP2A W01, KWP2A_ W02, KWP2A_U04,
KWP2A_U05, KWP2A K02

KWP2A_ W04, KWP2A_ W03, KWP2A_U03,
KWP2A_K01

KWP2A_W01, KWP2A_UO01, KWP2A_U08,
KWP2A_KO1, KWP2A K04

KWP2A_ W01, KWP2A_ W02, KWP2A_UO1,
KWP2A_U04, KWP2A K01, KWP2A_K04

KWP2A_WO08, KWP2A_W04, KWP2A_UO5,
KWP2A_K02, KWP2A K01

KWP2A W03, KWP2A_U02, KWP2A K01,
KWP2A_K04

KWP2A_ W03, KWP2A_WO05, KWP2A_UO1,
KWP2A_K02
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Sposob weryfikacji i oceny efektéw uczenia
sie osiagnietych przez studenta w ramach

Nazwa modutu zaje¢ Forma zajec dydaktycznych poszczegéinych form zaje€ i dla catego Odniesienia do KEU
modutu zajec
KWP2A W02, KWP2A W03, KWP2A W04,
Przygotowanie pracy dyplomowej, Przygotowanie i KWP2A_WO05, KWP2A_WO06, KWP2A_WO1,
Praca dyplomowa Praca dyplomowa rzzg o dzen'ioe ba‘;a}]’p 1 F1zyg KWP2A W08, KWP2A_UO1, KWP2A U02,
przep KWP2A_U08, KWP2A K01, KWP2A K02,
KWP2A K04
o . . . Aktywnos¢ na zajeciach, Przygotowanie pracy KWP2A_WO03, KWP2A_WO3, KWP2A_UO1,
Seminarium dyplomowe Zajecia seminaryjne . ’ KWP2A _U08, KWP2A U02, KWP2A K01,
dyplomowej KWP2A_K04
Matryca kierunkowych efektéw uczenia sie w odniesieniu do form zajec i sposobu zaliczenia, 24 /28

ktére pozwalaja na ich uzyskanie



ECTS

Kierunek: Komputerowe Wspomaganie Proceséw Inzynierskich

taczna liczba punktéw ECTS, ktdra student musi uzyska¢ w ramach:

zaje¢ prowadzonych z bezposrednim udziatem nauczycieli akademickich lub innych oséb prowadzacych
Zajecia

zajec z zakresu nauk podstawowych wtasciwych dla danego kierunku studiow

zajec o charakterze praktycznym, ksztattujgcych umiejetnosci praktyczne, w tym zaje¢ laboratoryjnych,
projektowych, praktycznych i warsztatowych

zajec podlegajacych wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niz 30% liczby punktéw ECTS
koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadajacych poziomowi ksztatcenia)

zajel z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk spotecznych - w przypadku kierunkéw studiéw
przyporzadkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niz odpowiednio nauki humanistyczne lub
nauki spoteczne

zajec z jezyka obcego
praktyk zawodowych

zajec zwigzanych z prowadzong w Uczelni dziatalnoscig naukowa w dyscyplinie lub dyscyplinach, do
ktérych przyporzadkowany jest kierunek studiéw, w wymiarze wiekszym niz 50% liczby punktéw ECTS
wymaganej do ukonczenia studiéw na danym poziomie, z uwzglednieniem udziatu studentéw w
zajeciach przygotowujacych do prowadzenia dziatalnosci naukowej lub udziatu w tej dziatalnosci
(dotyczy tylko studiéw o profilu ogélnoakademickim)

zajec ksztattujacych umiejetnosci praktyczne w wymiarze wiekszym niz 50% liczby punktéw ECTS
wymaganej do ukonczenia studiéw na danym poziomie (dotyczy tylko studidw o profilu praktycznym)

taczna liczba punktéw ECTS

46

59

51

83
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Szczegotowe zasady realizacji programu studiow ustalone przez dziekana wydziatu
(tzw. zasady studiowania)

Kierunek: Komputerowe Wspomaganie Proceséw Inzynierskich
Zasady wpisu na kolejny semestr

Wpis na kolejny semestr moga uzyskac studenci ktérzy uzyskali wymagana programem liczbe punktéw ECTS lub nie
przekroczyli dopuszczalnego deficytu punktowego (15 ECTS).

Zasady wpisu na kolejny semestr studiéow w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktéw ECTS

Wpis na kolejny semestr mogg uzyskac studenci ktérzy uzyskali wymagana programem liczbe punktéw ECTS lub nie
przekroczyli dopuszczalnego deficytu punktowego (15 ECTS). W karcie wpisowej wpisywane sg przedmioty przewidziane
programem studiéw na dany semestr oraz przedmioty zalegte, ktére student zamierza uzupeic.

Dopuszczalny deficyt punktéw ECTS
15

Organizacja zaje¢ w ramach tzw. blokéw zaje¢ (tj. taka organizacja przedmiotéw lub poszczegdinych form
zajed, ktora zaktada odstepstwa od cyklicznosci prowadzenia zaje¢ w poszczegéinych tygodniach w danym
semestrze studiow)

Regulamin studiéw przewiduje dla zaje¢ odbywajacych sie co drugi tydzien zblokowania ich w krétszym okresie czasu.
Zajecia prowadzone przez profesoréw wizytujacych podlegajg réwniez zasadom blokowania.

Semestry kontrolne
2
Zasady odbywania studiéw wedtug indywidualnej organizacji studiow

Dla studentéw spetniajacych stosowne wymagania regulaminowe studiéw wydziat umozliwia studiowanie wg indywidualnego
planu i programu studiéw lub indywidualnego toku studiéw. Decyzja o zakwalifikowaniu na te rodzaje studiéw podejmuje
Dziekan Wydziatu na podstawie indywidualnego wniosku studenta.

Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczegdlnosci system kontroli praktyk i ich zaliczania
Praktyki zawodowe sg realizowane na | stopniu studiéw.
Zasady obieralnosci modutéw zajec

Student wybiera moduty z posréd proponowanych przez Wydziat lub z Uczelnianej Bazy Przedmiotéw Obieralnych.

.....

Student wybiera $ciezke ksztatcenia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami poprzez wybdér blokéw obieralnych oraz
przedmiotéw obieralnych.

Warunki i wymagania zwigzane z przygotowaniem projektow dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacja
procesu dyplomowania

Zasady dyplomowania zostaty okreslone w Uchwale Rady Wydziatu Odlewnictwa z dnia 23.04.2018r.

Absolwenci studidw Il stopnia uzyskuja tytut zawodowy magistra.

Warunkiem uzyskania dyplomu magistra jest:

@ ukonczenie 3 - semestralnego cyklu ksztatcenia na studiach stacjonarnych Il stopnia;

@ zaliczenie wszystkich przedmiotéw objetych planem studiéw;

@ napisanie pracy dyplomowej magisterskiej lub wykonanie projektu magisterskiego i pozytywna ocena tej pracy lub

Szczegbtowe zasady realizacji programu studiéw ustalone 26/28
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projektu;

@ pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

I. Zasady wykonania pracy dyplomowej (projektu magisterskiego)

1. Praca dyplomowa i projekt magisterski sg réwnorzednymi formami, ktérych celem jest potwierdzenie nabycia przez
studenta odpowiedniej wiedzy i umiejetnosci zawodowych charakteryzujgcych sylwetke absolwenta, ze szczegdlnym
uwzglednieniem profilu dyplomowania.

2. Projekt magisterski stanowi udokumentowang realizacje zadania projektowego. Praca dyplomowa jest pisemnym
opracowaniem tematu, ktérego celem jest uzyskanie okreslonych elementéw poznawczych lub praktycznych.

3. Prace dyplomowe/projekty moga by¢ realizowane indywidualnie lub zespotowo. Przy zespotowe;j

realizacji tematu wymagane jest okreslenie zadanh dla poszczegdlinych oséb. Maksymalna liczebnos¢ zespotu wynosi 3 osoby.
4. Tematy prac dyplomowych/projektéw wraz ze wskazaniem opiekunéw zgtaszajg Katedry. Tematy i opiekunéw zatwierdza
Dziekan Wydziatu po zaciagnieciu opinii Rady Wydziatu. Wykaz tematéw i ich opiekunéw dydaktycznych na dany rok
akademicki jest podany do wiadomosci studentéw na stronie Wydziatu Odlewnictwa (http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl) w
terminie do 30 czerwca roku akademickiego poprzedzajacego. Studenci wybierajg temat nie pdzniej niz jeden semestr przed
planowanym terminem ukonczenia studiéw, w terminie do 30 wrzesnia roku poprzedzajacego.

5. Jesli opiekun pracy (promotor) jest spoza AGH - Akademii Gérniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, wéwczas Rada
Wydziatu zatwierdza temat pracy dyplomowej i opiekuna.

6. Wybrany temat powinien by¢ skonsultowany z opiekunem dydaktycznym. Konsultacja ma za zadanie okreSlenie zakresu i
trybu realizacji tematu, a jej data okresla formalnie termin rozpoczecia realizacji tematu.

7. Praca dyplomowa lub projekt sa realizowane w semestrze lll. Realizacja tematu wymaga systematycznych konsultacji z
opiekunem dydaktycznym. Brak postepu w realizacji pracy dyplomowej lub projektu, opiekun zgtasza Dziekanowi Wydziatu.
8. Realizowane prace/projekty sg prezentowane na seminarium dyplomowym.

9. Kierownicy Katedr, w ktérych realizowane sg prace dyplomowe/projekty zobowigzani s do zapewnienia warunkéw
technicznych i organizacyjnych do ich realizacji.

10. Wykonana praca/projekt podlegaja akceptacji i ocenie przez opiekuna.

11. Po uzgodnieniu z Dziekanem Wydziatu praca dyplomowa/projekt moze by¢ napisana w jednym z jezykéw kongresowych.
12. Student zobowigzany jest zarejestrowaé w dziekanacie pozytywnie oceniong prace dyplomowg (na nosniku CD/DVD)
wraz z wszystkimi zatacznikami najpdzniej do konca wrzesdnia (semestr Ill).

W wyjatkowych, szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziatu, na wniosek studenta ztozony przed kohcem
wrzesnia, moze wyrazi¢ zgode na przedtuzenie terminu ztozenia pracy dyplomowej nie wiecej niz o dwa miesiace.

Wykaz dokumentéw wymaganych do rejestracji znajduje sie na stronie internetowej Wydziatu.

Il. Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego

1. Egzamin dyplomowy obejmuje:

- prezentacje przcy dyplomowej;

- dyskusje nad praca dyplomowa;

- sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i umiejetnosci z zakresu studiowania kierunku studiéw ;

2. Egzamin dyplomowy przeprowadza Komisja Egzaminu Dyplomowego w skfad ktérej wchodza:

- przewodniczacy: Dziekan/Prodziekan Wydziatu (ewentualnie osoba upowazniona przez Dziekana);

- opiekun pracy/projektu;

- recenzent pracy/projektu;

W sktad Komisji moze wchodzi¢ réwniez:

- kierownik Katedry, w ktérej realizowano prace/projekt

- specjalista w zakresie problematyki pracy, wskazany przez Dziekana.

W przypadku otwartego egzaminu dyplomowania, ktéry moze sie odby¢ na wniosek studenta lub opiekuna, w egzaminie
moga wzig¢ udziat osoby wskazane przez studenta lub opiekuna pracy.

3. Zasady wyboru Recenzenta

Recenzenta pracy wyznacza Dziekan Wydziatu, z grupy pracownikéw samodzielnych Wydziatu.

W wyjatkowych przypadkach (brak specjalisty z zakresu pracy w grupie pracownikéw samodzielnych) Dziekan moze
wyznaczy¢ nauczyciela z tytutem doktora.

Egzamin dyplomowy ma forme ustna.

Przebieg egzaminu dyplomowego:

3.1. prezentacja przez dyplomanta celu, tez, metodologii realizacji i wynikéw wykonanej pracy/projektu, wnioskdéw;
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3.2. przedstawienie ocen pracy przez opiekuna i recenzenta;

3.3. odpowiedZ dyplomanta na uwagi zawarte w opiniach i pytania zadane przez cztonkéw Komisji odnosnie do zrealizowane;j
pracy/projektu;

3.4. ustalenie oceny egzaminu dyplomowego ustnego (waga 0,4.)

3.5. w czesci niejawnej Komisja dokonuje koncowej oceny Egzaminu dyplomowego

3.6 ogtoszenie, przez przewodniczacego wyniku egzaminu dyplomowego i kohcowej oceny studidéw oraz decyzji o nadaniu
stopnia zawodowego magistra inzyniera.

Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporzadza sie protokét.

Ill. Promocja magisterska

Promocji dokonuje Dziekan na uroczystym spotkaniu z udziatem Komisji Egzaminu Dyplomowego, opiekundéw prac oraz
zaproszonych oséb, zorganizowanym po zakoficzeniu egzaminéw dyplomowych.

Podczas uroczystosci wreczenia dyploméw absolwenci sktadajg $lubowanie absolwenta Akademii Gérniczo-Hutnicze;.

Zasady ustalania ogdélnego wyniku ukonczenia studiow

Uzgodniong ocene pracy/projektu, ocene egzaminu dyplomowego oraz ocene ze studidéw (na podstawie wyciggu z indeksu)
wpisuje sie w protokole egzaminu dyplomowego i na ich podstawie oblicza sie ocene kohcowg ukonczenia studiéw. Powyzsze
oceny czastkowe maja wptyw na kohcowa ocene studiéw z nastepujacg waga:

@ uzyskana przez studenta srednia ze wszystkich przedmiotéw objetych planem studiéw (z waga 60%)

@ ocena pracy dyplomowe;j / projektu (z waga 20%)

@ ocena z egzaminu dyplomowego (ustny) (z waga 20%).

@ Oceny ustala sie z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku, a ocene koncowa - wynik ukonczenia studiéw zgodnie z
Regulaminem Studiéw, wg §27 pkt 4.

Inne wymagania zwiazane z realizacja programu studiow wynikajace z Regulaminu studiéw albo innych
przepiséw obowiazujacych w Uczelni

Dla zapewniania jakosci ksztatcenia, modyfikacji programdéw nauczania, informacji o zawodowych karierach absolwentéw
wydziat prowadzi:

1. Monitorowanie karier zawodowych absolwentéw, aktualnie prowadzone jest to réwniez centralnie, przez Uczelniana
Komisje Analizy Karier. Ankietyzacja prowadzona ws$rdd absolwentéw wykorzystywana jest do korekt planéw i programéw
nauczania nauczania, jako odpowiedz na oczekiwania rynku pracy.

2. Dla lepszego “dopasowania” efektéw ksztatcenia do potrzeb rynku, w sktad Wydziatowego Zespotu d/s Krajowych Ram
Ksztatcenia zostat powotany przedstawiciel przedsiebiorcéw odlewniczych (Prezes Krajowej Izby Odlewniczej). Zespét ten
opracowat efekty ksztatcenie dla kierunku Inzynieria Proceséw Odlewniczych i Komputerowe Wspomaganie Proceséw
Inzynierskich na studiach I i Il stopnia.

3. Wydziat wspétpracuje w zakresie ksztatcenia (realizacja praktyk przemystowych i prac inzynierskich) z wieloma krajowymi
i kilkoma zagranicznymi firmami (odlewniami). Do wazniejszych sposrdd nich nalezy

zaliczy¢ Instytut Odlewnictwa w Krakowie i Instytut Metali Niezelaznych w Skawinie. Wzmacnia to proces dydaktyczny,
absolwenci sg lepiej przygotowani do zawodu.

Wydziat Odlewnictwa prowadzacy kierunek Komputerowe Wspomaganie Proceséw Inzynierskich dysponuje wtasng odlewnia
doswiadczalna, wieloma specjalistycznymi laboratoryjnymi, unikatowymi w skali kraju. Strukture Wydziatu tworza cztery
katedry i ponad 10 specjalistycznych pracowni, zwigzanych z dydaktyka, realizacja prac badawczych, dyplomowych, itp.

5. Wydziat posiada wtasna biblioteke z ksiegozbiorem specjalistycznych ksigzek i czasopism, wyposazong w komputerowe
stanowiska dla wirtualnej analizy literatury dla studentéw.

6. Wydziat prowadzi Scista wspétprace z jednostkami przemystowymi wdrazajgc innowacyjne technologie. Stwarza to
mozliwos¢ ciagtej aktualizacji wiedzy o procesach i technologiach wspétczesnego Odlewnictwa.

7. Na Wydziale dziata system zapewnia jakosci ksztatcenia, ktéry sporzadza w kazdym roku akademickim raport ze swej
dziatalnosci, dba o zachowanie wtasciwych standardéw ksztatcenia.
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